
BH67F2762 開發板使用說明

一、操作步驟

1. 將開發板上 SERSOR 部分的接口接上紅外熱電堆傳感器，市面上大部分傳感器引腳圖如下：

將傳感器與開發板按照以上方式接好。

2. Vbat 和 GND 之間接入 3V~5V 電壓（若 P1 上面兩個焊盤相連，則 VDD 來源於 HT7530，
為 3V；若 P1 下面兩個焊盤相連，則 VDD 來源於 Vbat）。
3. 開發板上電後默認為測溫模式，按下 KEY3 即可測量溫度，並顯示於 LCD 屏上。

二、校準流程
本開發板採用 25℃、37℃進行兩點校準，具體校準流程如下：

開發板上電

↓
按下 KEY1進入校準模式，並顯示環境溫度

↓
按下 KEY3，顯示 C1，然後將傳感器探頭對準 25℃黑體

↓
按下 KEY3，此時 25℃校準完成，顯示 C2，然後將傳感器探頭對準 37℃黑體

↓
按下 KEY3，此時 37℃校準完成，顯示 OK或 FAIL（OK：校準成功；FAIL：校準失敗）

↓
按下 KEY3，回到測溫模式

傳感器 PIN 開發板接口

PIN1 VTP+
PIN2 NTC+
PIN3 VTP-
PIN4 NTC-


